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射频 IC 卡感应模块说明书(HRF13.56M520IG02) 

版本 V1.1 

【模块简介】 
射频 IC 卡感应模块 HRF13.56M520IG02（以下简称读卡模块）采用 NXP 公司 CV520 非接

触式读写卡芯片，选用一线品牌阻容、晶振、电感等物料，基于专业设备参数调试，读卡性能稳

定可靠，已得到批量验证，目前已经在以下产品或行业得到广泛应用。 

 电动自行车或新能源充电设备 

 直饮水机 

 共享刷卡设备 

 医疗保健设备 

     

正面                                     背面 

【产品优势】 
和市场同类读卡模块相比，选用元器件品质好，读卡模块读卡稳定性、读卡一致性都优于其

它厂家产品。 

1、选用 NXP 原装读卡芯片 CV520，批量产品读卡一致性、稳定性有保证。部分厂家读卡模

块选用国内引脚兼容读卡 IC，产品故障率和读卡稳定性和原装进口芯片有差异。 

2、选用日本 TDK 线绕电感，电感额定电流 250mA，读卡时发射电流瞬间增大，电感不会饱

和，不影响读卡距离和读卡稳定性。其它厂家用 0805 封装叠层片式电感，物料成本上和线绕电

感相差几倍，叠层片式电感在读卡瞬间发射电流增大，导致电感饱和影响读卡距离和读卡稳定性。 

3、选用知名品牌晶振，精度 10ppm，温度范围-40~85℃。其它厂家用 49S 封装晶振，相比

3225 封装晶振成本低。另外其它厂家读卡模块晶振靠近板边，有两方面风险，一是 49S 封装晶
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振是板子上最高器件(高约 5mm)，在安装或运输过程中受外力有碰掉风险，对高度有要求场合不

合适。二是晶振靠近板边放置，晶振奇次谐波更容易通过空间辐射出来，对板子其它电路产生干

扰，可能导致整个产品辐射或传导超标的风险。 

4、谐振电容选用温度系数小 COG(NP0)材质，选用国际一线品牌电容，保证射频一致性和

读卡的稳定性。 

【技术参数】 
 工作电压：3.3V(推荐工作电压，工作电压低于 3.3V 会影响读卡距离) 
              3.3V 电源纹波≤50mV(电源纹波大会影响读卡性能) 
 工作电流：≤50mA@3.3V 

 工作频率：13.56MHz 

 支持 ISO/IEC 14443 TypeA 通信协议 

 读卡类型：mifare1 S50、mifare1 S70 

 工作温度：-20~85℃ 

 储存温度：-30~85℃ 

【读卡距离】 
读卡模块安装位置应远离金属外壳、覆铜 PCB 板等金属屏蔽物体，以免影响读卡距离。读卡

模块安装时，天线线圈面朝外面。 

读卡距离在没有外部金属板影响情况下测试，没有盲区时读卡距离。另外读卡距离也和用户

卡片频点有关，建议用户从正规厂家采购 S50、S70 卡片。 

 读卡距离≤2.5cm @ 滴胶 M1 卡(异形卡) 
 读卡距离≤3cm @ 标准 M1 卡 

【线序说明】 
读卡模块采用 3.3V 供电，通过 SPI 接口与用户 MCU 通讯，如果用户单片机是 5V 供电，SPI

接口最好有电平转换，不能直接连读卡模块，避免烧坏读卡模块。 

采用 7Pin-2.54 间距单排插针，读卡模块正反面有线序标注，按照线序对应接线。 

表 1、线序说明 

引脚 丝印 说明 

1 3.3V 电源正 

2 GND 电源地 
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3 NSS SPI 片选信号 

4 MOSI SPI 主机输出从机输入 

5 SCK SPI 时钟信号 

6 RST 复位信号 

7 MISO SPI 主机输入从机输出 

【板子尺寸】 
 板子尺寸：40*30mm 

 定位孔：上下距板边 2.8mm，左边距板边 3mm，定位孔直径 3.2mm。 

 
板子尺寸 

【注意事项】 
 为保证读卡稳定性，建议 SPI 的 CLK 时钟信号工作频率≤2MHz，引线越长时钟频率越低。 

 为减少读卡 SPI 接口信号被干扰，主板到读卡模块走线尽可能短，SPI 信号增加驱动芯片。

如果主控单片机到读卡模块引线距离超过 10cm，且无法减少走线长度，建议降低读卡时

钟频率，SPI 接口增加驱动芯片。 

 读卡模块工作时产生 13.56M 无线电干扰，可能需要用户对干扰采取切实可行措施，避免

对板子上其它电路产生干扰。 

 读卡模块安装应远离金属外壳，大面积覆铜电路板等金属屏蔽物体，以免影响读卡距离。 

 读卡模块安装时，天线线圈面朝外面安装。 

 读卡模块采用 3.3V 供电，引线过长、引线过细、排针氧化、排针接触不良等都有可能导
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致不读卡或读卡不稳定。 

【资料下载】 
CV520 的 DEMO 驱动程序、CV520 中(英)文规格书、读卡模块的规格书、ISO14443 中文

资料等文档，详见百度网盘: https://pan.baidu.com/s/1hF0R0yk2K48VvS-LUZOvKg，提取码: 

33ej。后续网盘地址有变动不能访问，请联系我司销售人员获取。 

【版本更新】 
版本 

编号 

更新日期 变更内容 变更人 

V1.0 2019.09.09 初始版本生成 韩工 

V1.1 2020.06.16 调整文档格式，增加页码 韩工 

    

    

 


